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. . .Por la presente solicitud se trata de proteger un nue-j?

vo procedjúmiento para la fabricación de láminas plásticas
mediante depósito pór proyección, con el cual .se consiguen 

*. !grandes ventáj as, ventajas Óstas que se irán desprendiendo
.... a lo largo de la presente descripción.

El procedimiento objeto de la invención consiste esen- R^;^ 
cialmente en la proyección de material en polvo preferente- ^

" ' .'*' . . ..'- ' ' ' ; *'r
mente de plástico por los procedimientos conocidos de pisto-

. " . - . " ' ' ̂ - - - . á' ^las, sobre una superficie o molde a la cual se le han dado ^  ^  

10¿- . los dibujos o formas que se desea tenga la lámina y que asi-^-^^
mismo ha sido tratada por diferentes procedimientos químicos ¡̂ ".i 
segán se desee que ósta lámina qude adherida a  la misma o '
bien se desee su ulterior separación con el fin de conseguir

...

-

A continuación.se hace una breve exposición de lo que 
en si consiste el procedimiento que motiva la presente d e m a n - ^  
da, pero descrito suficientemente para lograr su interpreta-

envases, tapetes, labrados, blondas, etc., etc.

ción. ir -
.y, '.

Consiste la presente invención en un nuevo procedimier^ ^
" . . .

to para la fabricación de. láminas plásticas mediante'dep.ósi- 
to por proyección, caracterizado porque como primera opera- Ë  
ción-se verifioa la obtención del material que se desee h a c e r f
la lámina en partículas muy finas partiendo de las granzas de^' 
los materiales a emplear, y para ello se procede a moler los

25.- mismos en un molino triturador especial para su pulverización
i; ' ...
^ 'f ̂

siendo esencial para su puesta en funcionamiento qgte trabaje 
a una temperatura atmosfórica muy friá siempre por debajo de ^.",Y
los 03 C, y que segán el material puede llegar a 150SC )o sea r, ̂  '
- -.. " ' ' -̂'4'--

bajo cero) evitándose con estas temperaturas el reblandecí- Sl.y"*
. . . . . . . .  — , . . . . . . . . . . . —
tos de temperatura debidos a los roces.

Una vez obtenidos el polvo, se dispone de una lámina

sliT
7 ^

o, molde.preferentemente-de hierro, o metal, la "cual es previa-#'1^^
" - ' " . i ..
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mente tratada, con productos químicos, cuyo tratamiento pue-^P ^
dé ser a base de productor químicos que actúan de adheren-

.'.*.' ' ...— * ... . . - - - . . ' 
tes (fosfataoión) o. antiadherentes (siliconas) según se de-^-*^;,p
see que el material proyectado quede permanentemente adherí^..
dos o nó. . .* .- . '''.-L'' . . '" " * r
y-' -... . Después de este- primen tratamiento se le' aplica el
material en polvo por medio de una pistola,. de las existen- ̂  ^- ' " ' . ' ... *. i.:-'-....'....
tes en el mercado, que proyecta dicho material caliente, á 
temperatura conveniente de fusión, segán sea la clase de.
material, sobre la citada plancha, produciendo sobre la. mis-^.^C 
ma una película o lámina de mayor o menor grueso según se
desee, procediándose despuás al enfriamiento por medio nor-^.y.^-,. 
males dé corriente de aire frió o agua.

La lámina o superficie que sirve de base para la*-. *" ' ''
aplicación del plástico puede ser previamente labrada o gra-#-^ 
bada con diferentes dibujos o formas que luego quedan de 
ñera permanente en la lámina de plástico. ^ '*'*

Por último se prooede a la separación de la lámina 
de plástico de la de metal que ha servido de base o molde, 
en el caso de desear solo la lámina de plástico efectuán­
dose tal separación por medio mecánicos"gracias al trata­
miento antiadherente que se ha efectuado como primera ope­
ración, .' -

Si. bien la forma, de. ejecución aquí' descrita consti­
tuye aplicación preferente de la presente invención podrán 
introducisQ modificaciones de forma y de detalle sin que 
por ello"varié la esenoialidad de la,misma, la cual se rei­
vindica en la siguiente

N 0 T A"
. En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las 

siguientes reivindicaciones.,
. 1 §.-Nuevo" procedimiento ..para la fabricación de lá- yf

.........  " ' '
minas plásticas mediante depósito por proyección, caracteri-^'^-

rSysí- :c *

-

^  - - 
$4* 4 y

L ' 1
hr "S
í l - 'y  - i" A4< ' T-í'.
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zado porque como primera operación se verifica, la obtención' ' . . ' ." '''"-. '' '
del polvo plástioo partiendo de las granzas del'material',.
. procediendo para 'ello a .molder las . mismas *eñ un molino, tri- ̂  í ^ 
turador, trabajo que se. ha" de realizar' a temperaturas. infe-^l*.%' 

. rieres a. 080 con el fin- de evitar' el'.' reblandecimiento, d e l .
material'ial a pulverizar por los roces y fricciones que en el

'. " r .--''i 'f interio'r del molino se llevan a cabo. .
, 2s.á- Nuevo procedimiento, segin la.reivindicación a n - . ^ ^ í- *! . .... ' . ." . . - '. ..' "' ' ' ' "  'terior caracterizado porque una vez obtenido el polvo 

"3ispone .de una lámina metálica la cual es previamente 
da mediante procedimiento químicos. ' - 'p M.'ár„*

3- .-Nuevo procedimiento, s las reivindicaciones
' -

nateriores caraoterizado porgue una vez realizado el.trata--' ... ...
miento de la lámina metálica se aplica el material pulveri-?'r..^$-
zado por medio de una pistola que lo proyecta en estado ca-p-^^

. líente a temperatura de fusión sobre la misma, produciándo-^!t^;7
se una película, realizándose a continuación el enfriámien-á'r'^?'*
to por los medios normales.

4S.- Nuevo procedimiento,' según las r e i v i ndióacione^^
1̂ :-
t. ̂ . -anteriores caraoterizado porque la lámina que es utilizada 

.-.de base es labrada previamente coh dibujos y formas que lue^yj? 
go quedarán de manera permanente en la lámina de plástico.

5^.- Nuevo procedimiento, según las reivindioaoio- 
nes anterior caracterizado porque se prevee la separación
de la lámina plástioa de la. lámina metálica'utilizada como. -

'
, base, cuya separación se verifica por medios mecánicos gra- 

cías al tratamiento antiadherente que se efectúa previamen-
. ... ... *̂**<<1:4:

te.
68.- NUEVO PROCEDBIIENTO PARA LA FABRICACION DE LA-

HIÑAS PLASTICAS HEDIAi?TE DEPOSITO POR PROYECCION. . . *...... KÍ'-íT!:.
Según se describe en la presente memoria que consta 

de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.
Madrid a 17 de mayo de 1961
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